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News Release 

展示会出展のお知らせ 
 
 

この度、東京ビックサイトにて6月10日(水)〜12日(金)の3日間にわたり開催される、 
「JPCA Show 2026 第55回 国際電子回路産業展」へ出展致します。 
 弊社ブースでは、電子機器に必要不可欠なプリント基板(PCB)を製造する積層プレス装置、 
その材料となる銅張積層板(CCL)を製造する積層プレス装置、ならびに当社のプレス・ラミネ
ータ装置を用いて試作評価が行える KITAGAWA Trial Lab (キタガワ トライアルラボ)  
をご紹介させて頂きます。ぜひこの機会に、皆様のご来場を心よりお待ちしております。 
 
 
◆JPCA Show 2026 第55回 国際電子回路産業展 
 

【会 期】2026年6月10日（水）〜 12日（金） 
     10︓00－17︓00 
【会  場】東京ビッグサイト 東3ホール 
【ブース】プリント配線技術展 小間番号︓3E-29 
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